STICLOTEXTOLIT FOTOPOZITIV

1. Descriere generali

Sticlotextolit cu grosimea de 1,5 mm, simplu sau dublu placat cu folie de cupru de 35 p, cu
depunere de lac fotopozitiv protejat cu folie opaca la radiatia UV.

2. Caracteristici

Lacul fotopozitiv transfera direct imaginea de pe sablon (desen) pe materialul de lucru, pentru
corodare. Lacul este rezistent la produsele de corodare acidd dar poate fi indepartat usor cu
solventi (acetonad).

3. Aplicatii

Sticlotextolitul fotopozitiv se utilizeaza la fabricarea circuitelor imprimate simpla si dubla
fatd. Partea transparentd a desenului este insolatd cu acuratete. Suprafetele opace la lumina
ramin dupa corodare.

4. Instructuni de utilizare

a. Expunere

Dupa indepartarea foliei de protectie desenul circuitului imprimat se asaza perfect plan pe
fata cu cupru. Sensibilitatea spectrald a lacului fotopozitiv este in domeniul 340 - 420 nm,
astfel incit la expunerea ansamblului desen/sticlotextolit fotopozitiv trebuie utilizatd o lampa
UVv.

Practic se recomanda o preincalzire a lampii de cca. 3 minute. Timpul de expunere se alege in
functie de puterea lampii si distanta de la ea la ansamblul de insolat si este de 3-5 minute.

b. Developare

Placa expusd se developeaza prin imersie in solutie de hidroxid de sodiu in apa (7-10 g/l) la
temperatura ambiantd (20-25°C) timp de aproximativ 2 minute. Partea expusd la UV se
dizolva in solutie. Este indicatd o usoara agitare a placii in timpul developérii. Dupa
developare placa se clateste cu apa.

c. Corodare

Pentru corodare se recomanda o solutie de clorura ferica cu concentratia de aproximativ 40%
la o temperatura de cca. 50°C cu agitare (barbotare) permanentd. La terminarea corodarii
circuitul imprimat se spald abundent cu apa.

d. indepartarea lacului rimas pe cupru

Lacul ramas pe circuit dupa corodare se indeparteaza cu acetona la temperatura ambianta.
Recomandare.: Dupa realizarea circuitul imprimat este bine sa se aplice un strat de Flux SK10
care protejeaza cuprul impotriva oxidarii si constituie un flux foarte eficient pentru lipirea
componentelor.

Masuri de protectie

Operatiile prezentate mai sus se efectueaza numai in incaperi foarte bine ventilate si utilizind
haine, ménusi si ochelari de protectie.




